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厦门华侨电子股份有限公司 

关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、本次重大资产重组的基本情况 

公司于2017年12月29日召开第八届董事会第二十八次会议审议

通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。拟向福建福光股份有限公

司（以下简称“福光股份”）部分股东发行股份及支付现金购买其持

有的福光股份61.67%的股权，交易金额为160,332.76万元，其中以发

行股份支付交易对价的61.33%，以现金支付交易对价的38.67%。同时

向配套融资认购方鹰潭市当代投资集团有限公司发行股份募集不超

过64,000.00万元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机

构费用及相关税费。本次交易完成后，厦华电子将持有福光股份

61.67%的股权。 

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于

2017年7月24日开市起停牌。并于2017年8月4日确认构成了重大资产

重组。 

2017年9月23日，公司披露了重组标的所属行业并与标的公司股



东签署了《重组框架协议》。 

2017年12月19日，公司披露了关于重大资产重组涉及军工事项审

查获得国防科工局批复的进展。 

2017年12月30日，公司披露了《厦门华侨电子股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相

关公告，并分别于2018年4月5日及2018年4月25日披露了《关于对上

海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回

复公告》、《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告。公司股票于2018

年4月9日复牌。 

重组停牌期间，公司根据上海证券交易所相关规定，每五个交易

日发布一次《重大资产重组进展公告》。并在《厦门华侨电子股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

案》披露后，每月发布一次《关于披露重大资产重组预案后的进展公

告》。 

截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理

办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌

业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和

规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。 

三、拟终止本次重大资产重组的原因 

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次



重组的相关工作。现因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影

响，导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致。经协议各方

友好协商，拟决定终止本次重大资产重组。 

四、决策程序及承诺 

公司将于近期组织召开董事会会议审议终止重组相关事项，并将

按规定召开投资者说明会。 

若公司董事会审议通过该事项，公司将承诺自终止重大资产重组

事项公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。 

五、公司提示性内容 

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，

公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报

纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

厦门华侨电子股份有限公司董事会 

2018年11月15日 


